
Сводная таблица материалов и покрытий

Материал/
покрытие

Обозначе- 
ние

Применения Толщин
ы слоев

Метод 
нанесенияПро

вод
ник

Пол
упр
ово
дни

к

Изо
лят
ор

Отр
ажа
ющ
ий

Све
тоф
иль
тры

Пас
сив
аци

я

Био
сов
мес
тим
ость

Прочее

Алюминий Al + +
10-1000

нм
Магнетронное 

распыление

Молибден Mo + +
10-1000

нм
Магнетронное 

распыление

Латунь - + +
10-1000

нм
Магнетронное 

распыление

Титан Ti +
10-1000

нм
Магнетронное 

распыление

Золото Au + + + +
0,1-20 
мкм

Гальваническо
е осаждение, 
химическое 
осаждение

Никель Ni + + +
0,2-2 
мкм

химическое 
осаждение

Оксид 
алюминия

Al2O3 + + +
1-2000

нм
Молекулярное 
наслаивание

Оксид 
алюминия

Al2O3 + +
5-100
мкм

Микродуговое 
оксидирование

Оксид 
олова/индия

ITO + +
Прозрачны

й 
проводник

10-1000
нм

Молекулярное 
наслаивание

Оксид 
марганца

MnO +

Аккумулято
ры, 

магнитные 
свойства

1-2000
нм

Молекулярное 
наслаивание

Оксид цинка ZnO + + + +
Прозрачны

й 
проводник

1-2000
нм

Молекулярное 
наслаивание

Оксид 
титана

TiO2 + + + + +
1-2000

нм
Молекулярное 
наслаивание

Поли-пара-
ксилилен 
(парилен)

- + + + 1-20 мкм

Пиролитическа
я 

полимеризация 
из газовой 

фазы
Сульфид 

цинка
ZnS + +

люминофо
р

1-2000
нм

Молекулярное 
наслаивание

Сульфид 
марганца

MnS +
магнитные 

свойства
1-2000

нм
Молекулярное 
наслаивание




